International Mlicroelectronics And Packaging Society

Czech & Slovak Chapter
P. 0. BOX 66, 563 01 Lanskroun, Czech Republic

Workshop IMAPS CZ & SK

Zveme Vas na Workshop spolecnosti International Microelectronics and Packaging Society —
Czech and Slovak Chapter - IMAPS CZ & SK, ktery se kona ve stiedu

10.3.2004 od 9 * hod
V salonku restaurace Maniny, Lidické ulice 311, 563 01 Lanskroun

Téma workshopu: Lead - free pajeni

PROGRAM
9:00— 10:50 Zah4jeni — prof. Sikula, president IMAPS CZ&SK
Prednasky:
Lead-free pajeni v inertni atmosféfe, Ing. Stanislav Moravec, Air Products

Bezolovnaté pajeni - testovani cyklicky namahanych bezolovnatych spojd,
Ing. Vladimir Sitko, PBT, Roznov pod Radhostém

Lead-free: tantalové a NbO kondenzétory, Ing. Tomas Zednicek, AVX Czech
Republic

10:50 — 11:20 Piestavka

11:20 — 12:20 Bezolovnaté pajeni - materidlova a procesni kompatibilita, Doc. Ivan
Szendiuch, Ing. Jiti Stary, VUT, Brno

12:20 — 12:40 Informace o konferenci EMPS 2004 Prague — vyhlaseni vysledkl studentské
soutéze o podporu ucasti na konferenci

12:40 — 13:00 Mimotadna valna hromada IMAPS CZ & SK

e Projednani zmény stanov s ohledem na moznost registrace spolecnosti
k platbé DPH (navrh zmény stanov je zvetejnén na webovych strankach
spolecnosti)

13:00 — 14:00 Obed
14:00 — 14:20 Ing. Tomas Zednicek, AVX Czech Republic, predstaveni firmy
14:20 — 16:00 Exkurse do zdvodu AVX Czech Republic

Registracni poplatek: 250,- K¢, uhrada hotové pfi presenci

Workshopu bude ptechazet spolecné posezeni a diskuze v restauraci Maniny, kde se sejdeme
v utery 9.3.2004 od 19:30. Ubytovani z 9. na 10.3. zajistime pro zajemce v hotelu POHODA,
Kratka ulice 561, LanSkroun, nebo v Hotelu SLAVIE, Namésti J.M.Markt, LanSkroun.

Potvrd’te svoji ti¢ast na workshopu a spoleéném posezeni na adrese: imaps@imaps.cz.

V Brn¢ 25.2.2004
Prof. Josef Sikula
president IMAPS CZ&SK

WWW.imaps.cz



